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PNP® XPS 150 W TB |

FXTRUDOVANE PENOVE DOSKY Z POLYSTYRENU

B POPIS PRODUKTU

Vysokovykonny tepelnoizolacny material (najnovSia generacia XPS)
vyrobeny z polystyrénu na vseobecné pouzitie.

B POUZITIE

Specidalny typ dosiek uréenych na horizontélnu a vertikalnu izolaciu
roznych konstrukcii (stien, podlah atd.). Dosky maju zdrsneny povrch
(vafle), ktory zabezpecuje potrebnu prifnavost malty a lepidla k
povrchu materialu.

B NORMY / STANDARDY

EN 13164:2012+A1:2015

B INFORMACIE O SMERNICI REACH

Na zaklade nasich sucasnych znalosti vyhlasujeme, ze tento produkt
neobsahuje:

- latky na zozname REACH o obmedzenych latkach (podla prilohy XVII
smernice);

- latky vzbudzujuce velmi velké obavy (Substances of Very High
Concern) uvedené v zozname povoleni (podla prilohy XIV smernice),
vratane HBCD - hexabromcyklododekan - bromovany spomalovac
horenia s vysokou ekotoxicitou;

- latky na zozname latok-kondidatov vzbudzujucich velmi velké obavy
(Substances of Very High Concern), ktory zverejnila Eurépska
chemicka agentura v koncentraciach nad 0,1 % (hmotn.).

Pri vyrobe tepelnoizolacnych materialov sa nepouzivaju penotvorne
latky, ktoré nicia ozonovu vrstvu.

PNP Orange Kift.,
H-8100 Varpalota, Fehérvari ut 28/14, Madarsko
pnpinsulation.com sales@pnpinsulation.com

B VLASTNOSTI/ VYHODY

trvalo nizka tepelnd vodivost;

vysoka pevnost v tlaku;
absolutna biostabilita;
osvedcéena trvanlivost;

Setrnost k zivotnému prostrediu.

B UO0DANIE

Auta a iné vozidla urcene na prepravu dosiek PNP® XPS 150 W/150 W
TB musia byt zbavené necistot a Ulomkov, ako aj predmetov, ktoré by
mohli prekazat pri nakladani. Podlaha musi byt rovna a bez
poskodenia. Bocnice musia byt dostatocne pevné, aby zabranili
bocnému naklonu a posunutiu nakladu pocas pohybu. Priestor urceny
na nakladanie dosiek PNP® XPS 150 W/150 W TB nesmie mat
vycnievajuce prvky dlhsie ako 5 cm, ktoré ju pri priamom kontakte s
bremenom mozu poskodit.

B OKLADOVANIE

Dosky PNP® XPS 150 W/150 W TB by sa mali skladovat vo vnitri,
najmenej jeden meter od zdrojov ohna a vysokych teplot. Je povolene
skladovat vonku v obale z polyetylénovej félie, ktora chrani dosky
pred ultrafialovym ziarenim, alebo pod pristreskom. Pri skladovani
vonku alebo pod pristreSkom by sa dosky mali ukladat na palety.
VysSka dosiek umiestnenych na palete by nemala presiahnut 5 metrov.

Vyhlasenie o parametroch bolo vystavené pre
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EXTRUDOVANE PENOVE DOSKY Z POLYSTYRENU

TECHNICKE UDAJE

Pevnost v tlaku (20 mm), kPa

CS(10\Y) 100

(=100 kPa)
Pevnost v tlaku (30-150 mm), kPa C(qu g(\)\QPSO
Reakcia na ohen, trieda -
Deklarovana hodnota tepelnej vodivosti Ay, W/m-K (20-100 mm) 0,034
Deklarovana hodnota tepelnej vodivosti Ay, W/m-K (120-150 mm) 0,035
| | | | WL(T)0,7 EN 13164:2012+ A1:2015
Absorpcia vody pri dlhom a Uplnom ponoreni, WL(T) (<07 [Vol -%)
Pevnost v tahu kolmo na predné plochy, TR TR 200
Rozmerova stalost za stanovenych podmienok, DS DS (70,90)
Trieda tolerancie hrubky T1
Prevadzkova teplota, °C —70....+75
Povreh vatlovany
BALENIE
, ek a(ovany "\ Yy Pocet dosiek v . . .
Hrabka, mm tepelny odpor DIzka, mm Sirka, mm halent ks Plocha balenia, m? | Objem balenia, m3
Rp, M2-K/W
20 0,55 20 15,00 0,3000
30 0,85 13 9,75 0,2925
40 1,15 10 7,50 0,3000
50 1,45 8 6,00 0,3000
60 1,75 1250% 600* 6 4,50 0,2700
80 2,35 5 3,75 0,3000
100 2,90 4 3,00 0,3000
120 3,40 3 2,25 0,2700
150 4,25 ? 1,50 0,2250

*Prepravne rozmery pre dosky s hranou L: 615x1265 mm
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PNP® XPS 150 W TB

EXTRUDOVANE PENOVE DOSKY Z POLYSTYRENU

TEGHNICKE UDAJE

Pevnost v tlaku, kPa C(S>(11 g(\)\QPSO

Reakcia na ohen, trieda -

Deklarovana hodnota tepelnej vodivosti Ay, W/m-K (100-200, 300 mm) 0,034

Deklarovana hodnota tepelnej vodivosti Ay, W/m-K (210-290, 330-360 mm) 0,035

Absorpcia vody pri dlhom a Uplnom ponoreni, WL(T) 2 \é\’/;([%o"?%]) EN 1316420124 AT20T5

Rozmerova stalost za stanovenych podmienok, DS DS (70,90)

Trieda tolerancie hrubky T1

Prevadzkova teplota, °C —70....+75

Povrch vaflovany

BALENIE
, Dek a,rovany "\ ‘. Pocet dosiek v . | .
Hrubka, mm tepelny odpor DIzka, mm Sirka, mm haleni ks Plocha balenia, m? | Objem balenia, m3
Rp, M2-K/W
100 2,90 4 3,00 0,3000
110 3,20 3 2,25 0,2475
120 3,50 3 2,25 0,2700
130 3,80 3 2,25 0,2925
140 4,10 2 1,50 0,2100
150 4,40 1250% 600* 2 1,50 0,2250
160 4,70 2 1,50 0,2400
170 5,00 ? 1,50 0,2550
180 5,25 ? 1,50 0,2700
190 5,95 ? 1,50 0,2850
200** 5,85 2 1,50 0,3000

*Prepravne rozmery pre dosky s hranou L: 615x1265 mm

** Produkty XPS s hrubkou nad 200 mm vyrabame a dodavame len na objednavku.
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